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Kultusminister Piwarz kommt zur Einweihung des
Gymnasiums Dresden-Plauen
11,8 Millionen Euro Fördermittel vom Freistaat Sachsen für bessere
Lern- und Sportbedingungen

»890 Schülerinnen und Schüler sowie rund 70 Lehrerinnen und Lehrer des
Gymnasiums Dresden-Plauen haben nun beste Lern- und Lehrbedingungen.
Die Modernisierung und Erweiterung des Schulgebäudes haben wir als Land
mit insgesamt 11,8 Millionen Euro unterstützt«, so Kultusminister Christian
Piwarz vorab der feierlichen Einweihung. Die Fördermittel teilen sich auf
in 3,9 Millionen Euro, die in die moderne Zweifeldsporthalle ießen und
in ca. 7,9 Millionen Euro für die Gesamtsanierung des denkmalgeschützten
Schulgebäudes mit Erweiterungsbau. Die Baukosten insgesamt betragen
rund 28 Millionen Euro (6,6 Millionen Euro Zweifeldsporthalle und 21
Millionen Euro Schulgebäude).

»Wir lassen die Kommunen bei ihrer Pichtaufgabe des Schulhausbaus
und der Sanierung nicht allein. Die Investitionen sind nur gemeinsam zu
stemmen. Schritt für Schritt machen wir unsere Schulen in Sachsen t«,
betonte Piwarz.

Weitere Informationen zur Schule sind abrufbar unter: http://
www.gymnasium-dresden-plauen.de/

Pressevertreter sind herzlich eingeladen zur:

Einweihung des Gymnasiums Dresden-Plauen,
mit Kultusminister Christian Piwarz,
am 6. Oktober 2021, 15:30 Uhr,
in der Aula des Gymnasiums Dresden-Plauen,
Kantstraße 2, 01187 Dresden.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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Wir bitten um Einhaltung der geltenden Hygienemaßnahmen vor Ort.


